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1111....公司概況公司概況公司概況公司概況

2222....營運概況營運概況營運概況營運概況

3333....財務概況財務概況財務概況財務概況

4444....研究發展研究發展研究發展研究發展

5555....未來展望與分析未來展望與分析未來展望與分析未來展望與分析

6666....公司治理及企業社會責任公司治理及企業社會責任公司治理及企業社會責任公司治理及企業社會責任

大綱大綱大綱大綱
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一一一一、、、、公司概況公司概況公司概況公司概況

二二二二、、、、營運概況營運概況營運概況營運概況

三三三三、、、、財務概況財務概況財務概況財務概況

四四四四、、、、研究發展研究發展研究發展研究發展

五五五五、、、、未來展望與分析未來展望與分析未來展望與分析未來展望與分析
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一一一一、、、、公司公司公司公司概況概況概況概況



• 公司設立：1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司)

• 董 事 長：黃嘉能

• 總 經 理：李宛霞

• 實收資本：新台幣9.0億元

• 主要股東：長華47%、南茂21%

• 員工人數：547人(截至2016年6月底)

• 主要產品：捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Reel to Reel Chip on Film)

• 地 址：高雄市楠梓加工出口區新開發路8號

基本資料基本資料基本資料基本資料
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二二二二、、、、營運概況營運概況營運概況營運概況



市場市場市場市場概況概況概況概況

• Tape-COF：目前廣泛運用於運用於運用於運用於大大大大尺寸面板驅尺寸面板驅尺寸面板驅尺寸面板驅動動動動IC封封封封裝裝裝裝用基板，拓
樸產業研究所預估2016年LCD TV驅動IC全球市場需求量約達
30億顆。

• 4K2K TV驅驅驅驅動動動動IC使用量使用量使用量使用量平平平平均均均均為為為為Full HD TV的的的的2~3倍倍倍倍，依IEK報
告顯示2015年4K2K TV滲透率13.2%，至2016年更上看20%。

• COG改為COF：高階智慧型手機、穿戴式裝置原本以以以以COG為主為主為主為主
的封的封的封的封裝技術轉為裝技術轉為裝技術轉為裝技術轉為採採採採用用用用COF封封封封裝裝裝裝。而AMOLED面板更是需要採用
COF封裝。
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產業產業產業產業未未未未來發來發來發來發展展展展趨勢趨勢趨勢趨勢

細細細細線路線路線路線路(18um Pitch) &

高高高高腳數腳數腳數腳數(1400 Channel以以以以上上上上)COF

• 高精細畫質高精細畫質高精細畫質高精細畫質面面面面板板板板

• 追求輕薄短追求輕薄短追求輕薄短追求輕薄短小小小小特性特性特性特性

• 軟性面板軟性面板軟性面板軟性面板

厚厚厚厚銅銅銅銅COF (12um)

• 高高高高階階階階4K2K TV面板面板面板面板-散散散散熱熱熱熱對對對對策策策策

• 8K4K TV面板面板面板面板-散熱對策散熱對策散熱對策散熱對策

2-Metal 的的的的IC Thin Film Substrate

• 記憶記憶記憶記憶體體體體IC

• 邏輯邏輯邏輯邏輯IC

2-Metal (雙雙雙雙面面面面)COF

• 軟性面板軟性面板軟性面板軟性面板

• 高階智高階智高階智高階智慧慧慧慧型型型型手手手手機機機機

• 穿戴裝置穿戴裝置穿戴裝置穿戴裝置
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產業產業產業產業未未未未來發展來發展來發展來發展趨趨趨趨勢勢勢勢

1.1.1.1. 減少邊框面積減少邊框面積減少邊框面積減少邊框面積
COG Design COF Design

FPC COF

*Display area to be kept the same and Glass area is able

to be reduced 2mm in length if change COG to COF design.

3.3.3.3. 曲面或軟性面板應用曲面或軟性面板應用曲面或軟性面板應用曲面或軟性面板應用 4.4.4.4. 穿戴式裝置穿戴式裝置穿戴式裝置穿戴式裝置
COG Design

2mm

COF

FPC

COF Design

2.2.2.2. 協助面板設計標準化協助面板設計標準化協助面板設計標準化協助面板設計標準化
COG Design COF Design

COF

B

Panel
A

A

FPC

Panel
B

B

FPC

Panel
A

COF

A

PanelA + IC A

Panel B + IC B
PanelA

COF

+ IC A

+ IC B

COF
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手機應用手機應用手機應用手機應用發展發展發展發展趨趨趨趨勢勢勢勢

Driver IC(COG+FPC)

傳統面板驅動IC封
裝採COG(Chip on 
Glass)+FPC的方式

TFT Panel Flexible AMOLED

Driver IC(COF)

柔性面板因為平整
度問題,無法以COG 
方式連接驅動IC, 
頇以COF(Chip on 
Film)連接.

FlexibleFlexibleFlexibleFlexible AMOLEDAMOLEDAMOLEDAMOLED 的市場自的市場自的市場自的市場自
2012012012017777年起逐年成長年起逐年成長年起逐年成長年起逐年成長，，，，預計至預計至預計至預計至
2020202020202020年可達每年年可達每年年可達每年年可達每年80808080億美元規模億美元規模億美元規模億美元規模
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驅驅驅驅動動動動IC供應供應供應供應鏈鏈鏈鏈

驅動驅動驅動驅動ICICICIC設計公司設計公司設計公司設計公司

聯詠、奇景、瑞鼎、
天鈺、奕力、三星LSI、
MagnaChip、Dongbu、

Silicon、Lapis

晶圓廠晶圓廠晶圓廠晶圓廠

TSMC、UMC、世
界先進、力晶、中
芯、三星LSI、
MagnaChip、

Dongbu

COF廠廠廠廠

LGIT、、、、Stemco、、、、
頎頎頎頎邦邦邦邦、、、、易易易易華華華華、、、、
Flexceed(原名原名原名原名

Shindo)

封裝測試廠封裝測試廠封裝測試廠封裝測試廠

頎邦、南茂、
匯成、Lusem、
Steco 、 Nepes

、Sharp Takaya

面板廠面板廠面板廠面板廠

友達、群創、
京東方、華星
光、貓熊、
Samsung、LGD

IC Design House 提供提供提供提供total solution

目前目前目前目前COFCOFCOFCOF廠全球供應商僅有五家廠全球供應商僅有五家廠全球供應商僅有五家廠全球供應商僅有五家，，，，易華為台灣易華為台灣易華為台灣易華為台灣唯唯唯唯二供應商之一二供應商之一二供應商之一二供應商之一
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LCD Monitor

LCD TV

Notebook

Smartphone

Wearable Device

Smartphone

IC Package

Subtractive

減成法減成法減成法減成法

Semi-
Additive

半加成法半加成法半加成法半加成法

•Fine Pitch

•High Trace Accuracy

2-Metal

雙面雙面雙面雙面
1-Metal

單面單面單面單面

•High Productivity

•Low Cost

公司公司公司公司產產產產品應用品應用品應用品應用及及及及簡介簡介簡介簡介
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Subtractive
減減減減成法成法成法成法

2PI Material

原材原材原材原材

Seeding layer spattering

& Copper plating (8um Cu)

8um薄銅原材薄銅原材薄銅原材薄銅原材

Photo-resist patterning

光阻塗佈光阻塗佈光阻塗佈光阻塗佈

Copper etching

蝕刻蝕刻蝕刻蝕刻

Photo-resist 
stripping

除膠除膠除膠除膠

Semi-Additive
半半半半加加加加成成成成法法法法

2PI Material

原材原材原材原材

Seeding layer sputtering

& Thin copper plating

薄銅原材薄銅原材薄銅原材薄銅原材

Photo-resist patterning

乾膜壓合乾膜壓合乾膜壓合乾膜壓合

Copper plating

鍍銅鍍銅鍍銅鍍銅

Photo-resist 
stripping

除膠除膠除膠除膠

2222----5.5.5.5.製程製程製程製程簡介簡介簡介簡介----製程技術製程技術製程技術製程技術

易華同易華同易華同易華同時時時時擁擁擁擁有有有有半加成半加成半加成半加成法法法法(Sem(Sem(Sem(Semiiii----AddAddAddAddiiiitivetivetivetive))))及減成法及減成法及減成法及減成法((((SSSSuuuubbbbtracttracttracttractiiiiveveveve))))製程技術製程技術製程技術製程技術
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2222----5.5.5.5.製程製程製程製程簡介簡介簡介簡介----半加成半加成半加成半加成法法法法（（（（SemiSemiSemiSemi–Additive））））

Fine Pitch（（（（微細微細微細微細線寬線寬線寬線寬／／／／線距線距線距線距)))) Thicker Copper（（（（厚銅厚銅厚銅厚銅))))

6um

12um

6um

Pitch

易易易易華華華華SSSSeeeemimimimi----AAAAddddddddiiiitivetivetivetive技技技技術術術術達達達達最小最小最小最小間間間間距距距距 >>>>====12um12um12um12um及及及及銅銅銅銅厚厚厚厚15um15um15um15um
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2222----5.5.5.5.製程製程製程製程簡介簡介簡介簡介----減成減成減成減成法法法法(Subtractive(Subtractive(Subtractive(Subtractive)

提升後提升後提升後提升後的的的的蝕蝕蝕蝕刻刻刻刻能力能力能力能力---- 最小最小最小最小間間間間距距距距 20u20u20u20ummmm（（（（開發中開發中開發中開發中））））

提升提升提升提升後後後後的的的的蝕蝕蝕蝕刻刻刻刻能力能力能力能力---- 最小最小最小最小間間間間距距距距 22222u2u2u2ummmm((((量量量量產產產產中中中中))))

原原原原本本本本的蝕的蝕的蝕的蝕刻刻刻刻能力能力能力能力----最最最最小小小小間距間距間距間距 22225555umumumum

易易易易華華華華SubtractiveSubtractiveSubtractiveSubtractive技術達最小間距技術達最小間距技術達最小間距技術達最小間距 >=>=>=>= 20um20um20um20um
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競爭競爭競爭競爭利基利基利基利基----產產產產業業業業進入障礙進入障礙進入障礙進入障礙

一一一一、、、、高技高技高技高技術術術術門檻門檻門檻門檻：：：：

1.COF沒有標沒有標沒有標沒有標準生產準生產準生產準生產線線線線:製程長、站別多。

2.無標準無標準無標準無標準製製製製程程程程:濕製程約佔70%，需自行調配化學藥液比例、
開發製程參數。

3.無標準無標準無標準無標準機機機機台台台台:需具備機台設備開發、設計能力。

4.需具備需具備需具備需具備上上上上述述述述3者間的整合能者間的整合能者間的整合能者間的整合能力力力力:此攸關製程良率，因為COF 

需80%以上良率才能出貨。

二二二二、、、、高度高度高度高度客客客客製化製化製化製化：：：：

COF生產週期耗時三週，全數為客製化接單生產，仰賴長期

合作關係與技術開發能力，不易被取代。

三三三三、、、、高資高資高資高資本本本本支出支出支出支出：：：：

生產設備資本支出高。
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競爭競爭競爭競爭利基利基利基利基----競競競競爭爭爭爭同業同業同業同業

製程技術製程技術製程技術製程技術
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1111----MMMMeeeetatatatal l l l SSSSuuuubtbtbtbtrrrracacacacttttiiiive ve ve ve 
((((EtEtEtEtcccchihihihinnnngggg) ) ) ) 單單單單面面面面減減減減成成成成

法法法法

1111----MMMMeeeetatatatal l l l SSSSeeeemmmmiiii----AdAdAdAdddddiiiittttivivivive e e e 
((((PlPlPlPlaaaatitititinnnngggg) ) ) ) 單單單單面面面面半半半半加加加加成成成成

法法法法

2222----MMMMeeeetatatatal l l l 
雙面法雙面法雙面法雙面法

應用應用應用應用

CCCChahahahannnnnenenenel l l l ((((線路線路線路線路))))
//// ((((帶寬帶寬帶寬帶寬))))

<<<<1414141400000000 ////48484848mmmmmmmm 1111404040400000~1~1~1~1999900000000 /4/4/4/48888mmmmmmmm 1111909090900000~2~2~2~2555500000000 /4/4/4/48888mmmmmmmm

CCCChahahahannnnnenenenel l l l ((((線路線路線路線路))))
//// ((((帶寬帶寬帶寬帶寬))))

<<<<2020202000000000 ////70707070mmmmmmmm 2222000000000000~3~3~3~3000000000000 /7/7/7/70000mmmmmmmm 3333000000000000~4~4~4~4000000000000 /7/7/7/70000mmmmmmmm

產能產能產能產能

韓國韓國韓國韓國

SSSS社社社社 99990~0~0~0~111100000000KKKKKKKK
5555KKKKKKKK

PPPPlalalalattttinininingggg+E+E+E+Ettttchchchchiiiinnnngggg

LLLL社社社社 111120202020~~~~131313130000KKKKKKKK
2222KKKKK K K K EsEsEsEstttt.=.=.=.=>>>>2020202016161616
PPPPlalalalattttinininingggg+E+E+E+Ettttchchchchiiiinnnngggg

日本日本日本日本 FFFF社社社社 22220K0K0K0KKKKK
2222KKKKKKKK

EEEEtctctctchhhhinininingggg

台灣台灣台灣台灣

CCCC社社社社 77770~0~0~0~99990K0K0K0KKKKK

易華易華易華易華
20KK20KK20KK20KK

（（（（另另另另有有有有22220K0K0K0KKKKK尚未尚未尚未尚未啟啟啟啟動動動動））））
36KK36KK36KK36KK

5KK5KK5KK5KK====>2>2>2>2000017171717年年年年
PlaPlaPlaPlattttinininingggg+E+E+E+Ettttchchchchiiiingngngng

• 主要客主要客主要客主要客戶戶戶戶：：：：國內外驅國內外驅國內外驅國內外驅動動動動IC設設設設計廠計廠計廠計廠

• 主要競爭者主要競爭者主要競爭者主要競爭者：：：：



競爭競爭競爭競爭利基利基利基利基----公公公公司司司司競爭力競爭力競爭力競爭力

COF業業業業界界界界Sub技技技技
術頂尖術頂尖術頂尖術頂尖團團團團隊隊隊隊

同時俱備同時俱備同時俱備同時俱備

兩種製程兩種製程兩種製程兩種製程

承接住承接住承接住承接住友友友友技術技術技術技術
(Sem(Sem(Sem(Semiiii獨有獨有獨有獨有技技技技術術術術))))

Semi 
262mm寬幅寬幅寬幅寬幅
量產技術量產技術量產技術量產技術
業界唯一業界唯一業界唯一業界唯一

Semi

16/18um
量產技術量產技術量產技術量產技術
業界唯一業界唯一業界唯一業界唯一

Sub 
22um 量量量量
產技術產技術產技術產技術

新製程技術新製程技術新製程技術新製程技術
開發開發開發開發、、、、配方配方配方配方
開發與設備開發與設備開發與設備開發與設備
設計能力設計能力設計能力設計能力
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三三三三、、、、財務概況財務概況財務概況財務概況



歷年歷年歷年歷年營營營營收及獲利收及獲利收及獲利收及獲利

19
-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service

102年 103年 104年 105年前三季

營業收入 1,526,462 1,261,378 1,588,245 1,284,628

稅後純益 75,550 67,427 284,267 102,281

單位：新台幣仟元



財務財務財務財務比比比比率分析率分析率分析率分析
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102年 103年 104年 105年前三季

負債比率(%) 75.21 43.94 15.56 21.69

每股盈餘(元) 2.52 1.55 3.22 1.14



財務財務財務財務比比比比率分析率分析率分析率分析
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102年 103年 104年 105年前三季

應收帳款週轉率 10.51 9.85 5.76 4.44

存貨週轉率 5.35 9.32 8.39 8.50
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四四四四、、、、研究發展研究發展研究發展研究發展



技術技術技術技術及及及及研發概研發概研發概研發概況況況況----技術技術技術技術發發發發展趨勢展趨勢展趨勢展趨勢

2014 2015 2016 2017����

20um 18um 16um 14um

22um 20um

30um/ 

50um

22um/ 

25um

單面減單面減單面減單面減成成成成法法法法

單面半單面半單面半單面半加加加加成法成法成法成法

雙面法雙面法雙面法雙面法

Min Pitch

((((線寬線寬線寬線寬／／／／線線線線距距距距))))

1026(48mm)
1026(35mm)

1440(48mm)

1636(48mm)

2560(70mm)

1026(48mm) 1440(70mm)

3800

(70mm)

3800

(70mm)

單面減單面減單面減單面減成成成成法法法法

單面半單面半單面半單面半加加加加成法成法成法成法

雙面法雙面法雙面法雙面法

Output 

Pin Count 

(線路線路線路線路數數數數量量量量)

12um 原銅可協原銅可協原銅可協原銅可協助助助助散熱散熱散熱散熱8~10%

單面減單面減單面減單面減成成成成法法法法

單面半單面半單面半單面半加加加加成法成法成法成法

雙面法雙面法雙面法雙面法

Heat 

Dissipation 

(散熱散熱散熱散熱能能能能力力力力)
雙雙雙雙面銅面銅面銅面銅可可可可散熱散熱散熱散熱更更更更佳佳佳佳

1900(48mm)

3000(70mm)
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技術技術技術技術及及及及研發概況研發概況研發概況研發概況
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單面單面單面單面減減減減成成成成法法法法
（（（（SubSubSubSubttttractiractiractiractivvvveeee））））

單面半單面半單面半單面半加加加加成法成法成法成法
(Sem(Sem(Sem(Semiiii----AdditAdditAdditAdditiiiive)ve)ve)ve)

雙面法雙面法雙面法雙面法
((((2222----Metal)Metal)Metal)Metal)

Min Pitch
(線宽)

22um 18um / 16um 22um

OL TTL Pitch Tolerance 
(位置累積公差)

0.02% 0.01% 0.02%

Lead Width Tolerance 
(線宽精準度)

+/-3um +/-1.5um +/3um

Price 
(售價)

1x <2x >10x

Channel(線路線路線路線路數數數數量量量量)

/(帶寛帶寛帶寛帶寛)
<1400 /48mm 1400~1900 /48mm 1900~2500 /48mm

Channel(線路線路線路線路數數數數量量量量)

/(帶寛帶寛帶寛帶寛)
<2000 /70mm 2000~3000 /70mm 3000~4000 /70mm



4444----4444....研發研發研發研發成成成成果未來果未來果未來果未來研研研研究發展究發展究發展究發展方方方方向向向向
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項次項次項次項次 項目項目項目項目／／／／製程製程製程製程 內容內容內容內容 狀態狀態狀態狀態 功能功能功能功能／／／／用途用途用途用途

1 Semi-Additive 22 um Pitch Tape-COF技術開技術開技術開技術開
發發發發

開發完成開發完成開發完成開發完成 利用減成法或半加利用減成法或半加利用減成法或半加利用減成法或半加

成法成法成法成法 之延伸技術之延伸技術之延伸技術之延伸技術

，，，，以縮小捲以縮小捲以縮小捲以縮小捲 帶式帶式帶式帶式

高階覆晶薄高階覆晶薄高階覆晶薄高階覆晶薄膜膜膜膜IC基基基基

板之線路間距板之線路間距板之線路間距板之線路間距，，，，以以以以

增加增加增加增加 線路數量線路數量線路數量線路數量

2 Semi-Additive 20 um Pitch Tape-COF技術開技術開技術開技術開
發發發發

開發完成開發完成開發完成開發完成

3 Semi-Additive 18 um Pitch Tape-COF技術開技術開技術開技術開
發發發發

開發完成開發完成開發完成開發完成

4 Semi-Additive 16 um Pitch Tape-COF技術開技術開技術開技術開
發發發發

開發完成開發完成開發完成開發完成

5 Semi-Additive 14 um Pitch Tape-COF技術開技術開技術開技術開
發發發發

開發中開發中開發中開發中

6 Subtractive 22 um Pitch Tape-COF技術開技術開技術開技術開
發發發發

開發完成開發完成開發完成開發完成

7 Subtractive 20 um Pitch Tape-COF技術開技術開技術開技術開
發發發發

開發中開發中開發中開發中

8 Semi-Additive 厚厚厚厚銅銅銅銅 (12um) Tape-COF 開發完成開發完成開發完成開發完成 散熱對策散熱對策散熱對策散熱對策

9 Semi-Additive 厚厚厚厚銅銅銅銅 (12um以上以上以上以上) Tape-COF 開發中開發中開發中開發中

10 新製程技術新製程技術新製程技術新製程技術 2-Metal COF 開發中開發中開發中開發中 手持式行動裝置手持式行動裝置手持式行動裝置手持式行動裝置

11 新產品應用新產品應用新產品應用新產品應用 Thin FilmSubstrate 開發中開發中開發中開發中 記憶體及邏輯記憶體及邏輯記憶體及邏輯記憶體及邏輯用用用用IC

基板基板基板基板
12 新材料新材料新材料新材料 與原料商合作開發新一代基與原料商合作開發新一代基與原料商合作開發新一代基與原料商合作開發新一代基

材材材材
開發中開發中開發中開發中 增加附加價值增加附加價值增加附加價值增加附加價值
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五五五五、、、、未來展望與分析未來展望與分析未來展望與分析未來展望與分析



SuSuSuSubbbb減成法減成法減成法減成法技術技術技術技術 SemSemSemSemiiii半加成半加成半加成半加成法法法法技術技術技術技術 2222----MetMetMetMetaaaallll雙面法技術雙面法技術雙面法技術雙面法技術

1.1.1.1.細線細線細線細線路路路路(20um(20um(20um(20um Pitch) Pitch) Pitch) Pitch) 
2222....高腳高腳高腳高腳數數數數(1440(1440(1440(1440 ChanneChanneChanneChannellll））））

1.Thin 1.Thin 1.Thin 1.Thin FFFFilm Silm Silm Silm Suuuubstrate bstrate bstrate bstrate 
2222....高腳高腳高腳高腳數數數數(48mm(48mm(48mm(48mm----2500 Ch2500 Ch2500 Ch2500 Chaaaannel)nnel)nnel)nnel)

(70mm(70mm(70mm(70mm----4000 Ch4000 Ch4000 Ch4000 Chaaaannel)nnel)nnel)nnel)

高階智慧手機高階智慧手機高階智慧手機高階智慧手機

及穿戴裝置及穿戴裝置及穿戴裝置及穿戴裝置

1.1.1.1.厚銅厚銅厚銅厚銅CCCCOOOOF(12uF(12uF(12uF(12ummmm) ) ) ) 
2222....細線細線細線細線路路路路(18/1(18/1(18/1(18/16666um Pitcum Pitcum Pitcum Pitchhhh））））
3333....高腳高腳高腳高腳數數數數(48mm(48mm(48mm(48mm----1900 Ch1900 Ch1900 Ch1900 Chaaaannel)nnel)nnel)nnel)

(70mm(70mm(70mm(70mm----3000 Ch3000 Ch3000 Ch3000 Chaaaannelnnelnnelnnel)

COCOCOCOFFFF需需需需求朝厚求朝厚求朝厚求朝厚銅銅銅銅及細及細及細及細線線線線路路路路發發發發展展展展

COCOCOCOGGGG封封封封裝技術裝技術裝技術裝技術轉轉轉轉為採為採為採為採用用用用COCOCOCOFFFF封裝封裝封裝封裝

未來未來未來未來展展展展望與策略望與策略望與策略望與策略

提供提供提供提供客客客客戶全戶全戶全戶全方方方方位產位產位產位產品品品品解決解決解決解決方方方方案之案之案之案之供供供供應商應商應商應商

記憶記憶記憶記憶體體體體IC IC IC IC 

及邏及邏及邏及邏輯輯輯輯ICICICIC

高階高階高階高階 TVTVTVTV及及及及

AMOLEDAMOLEDAMOLEDAMOLED TVTVTVTV

27
-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service



Thank You
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